
 

 

 
Łukasz Wawrzyczek 
(imię i nazwisko) 

 

 

SLK/5604/PWBE/15 
 (nr uprawnień) 

 

czł. ŚOIIB nr ew. SLK/IE/9200/15 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO PROJEKT TECHNICZNY 

W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH WEWNĘTRZNYCH 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725 z 
późn. zm.), że projekt techniczny instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych: 

 

„Przebudowa budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia ,  
zlokalizowanej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12”. 

 
Województwo: mazowieckie, powiat: Siedlce, jedn. ewid.: 146401_1 Siedlce, 

obręb ewidencyjny 146401_1.0084 
ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce 

działka nr 1/2 
 
 

Sporządzony w: Wrzesień 2025 r. 

Inwestor: MOSTOSTAL SIEDLCE Sp. z o.o.  
ul. Terespolska 12,  
08-110 Siedlce 

 

  
Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
                 (pieczęć i podpis) 



 

 

 

Mirosław Kuna 
(imię i nazwisko) 

 

SLK/1072/PWOE/05 
 (nr uprawnień) 

 

czł. ŚOIIB nr ew. SLK/IE/3832/06 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
PROJEKTANTA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH WEWNĘTRZNYCH 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725 z 
późn. zm.), że projekt techniczny instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych: 

 

„Przebudowa budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy,  
zlokalizowanej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12”. 

 
Województwo: mazowieckie, powiat: Siedlce, jedn. ewid.: 146401_1 Siedlce, 

obręb ewidencyjny 146401_1.0084 
ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce 

działka nr 1/2 
 
 

Sporządzony w: Wrzesień 2025 r. 

Inwestor: MOSTOSTAL SIEDLCE Sp. z o.o.  
ul. Terespolska 12,  
08-110 Siedlce 

 

  
Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
                 (pieczęć i podpis) 


